	
	
	
	

	中国科学院半导体研究所因公出访信息事后公示表

	出访项目名称
	参加2025国际集成电路技术与应用研讨会报告

	所属部门
	半导体芯片物理与技术重点实验室D
	批件文号
	[2025]科际批字7047号

	实际出访时间
	2025-10-21至2025-10-24
	实际出访天数
	4

	出访国家或地区
	澳门
	团组人数
	2

	团长姓名及职务（职称）
	窦润江 高级工程师

	团组成员姓名及职务（职称）
	窦润江 高级工程师,王哲 助理研究员

	实际日程安排
	10.21	             中国北京	前往中国澳门
10.22-10.23	    中国澳门	参加2025国际集成电路技术与应用研讨会
10.24	            中国澳门	返回中国北京

	费用来源
	人员所在单位支付

	经费开支明细（由外方负担全部出访费用可不填写）

	经费使用情况
	出国预算
	实际支出

	国际旅费
	4878人民币
	5330人民币

	住宿费
	9600港元
	3811.32人民币

	伙食费
	4000港元
	3649.2人民币

	公杂费
	2400港元
	2189.52人民币

	国际会议注册费
	1000美元
	6104.33人民币




	交通费
	300人民币
	0人民币

	其他
	100人民币
	141.4人民币

	合计
	
	21225.77

	出 访 总 结

	本次出访参加了主会场和分会场报告、技术论坛；通过交流了解到集成电路领域国际范围科研机构、企业的研究热点、水平和趋势。特别是在Smart Sensor Systems & Applications等分会场，了解到传感器芯片方向的技术创新，为后续本课题组的研究提供了参考和支持。会议期间，本组成果“A 128×128 Monolithic Spike-based Hybrid-vision Sensor with 0.96Geps and 117kfps”等进行了poster报告，与国际同行面对面进行了交流，获得广泛的认可。

	
	
	
	



